附件5：最佳产业生态协同奖申报表

最佳产业生态协同奖申报表
说明：该奖项授予支持汽车芯片设计和应用的各类上下游企业，如芯片设计工具EDA企业、芯片IP企业、晶圆代工企业、封测企业、检测认证机构、高校科研院所、各类服务平台等。该企业应在推动我国汽车芯片产业发展、构建产业生态、支持自主芯片上车应用等领域做出重要贡献。
	基本信息

	基本情况
	行业影响力及认可度
	自主描述。描述参选单位在行业内的影响力和认可度

	
	技术能力
	自主描述。描述参选单位在行业内的技术实力。（技术能力、市场能力和生态建设能力，参选单位可按实际情况选择一项或多项填写。）

	
	市场能力
	[bookmark: _GoBack]自主描述。描述参选单位的相关业务在行业内的市场占比和存在价值

	
	生态建设能力
	自主描述。描述参选单位的生态建设能力，如生态模式、合作伙伴、解决行业问题的方案及能力等

	过去3年对汽车芯片行业的主要贡献

	主要贡献
	主要贡献描述
	自主描述

	
	投入资金/人力
	自主描述

	
	贡献产生的意义
	自主描述。是都对于行业发展起到关键作用，产生了广泛而深远的影响

	
	贡献产生的实际结果
	自主描述。是否解决了行业发展中遇到的问题，行业收益群体广泛，推动了行业的发展

	
	行业对其贡献的认可度
	自主描述

	联系人信息

	联系人
	联系人姓名及职务
	

	
	手机号
	

	
	E-mail
	

	
	地址
	

	参赛承诺

	
本单位自愿参加2022年中国汽车芯片创新大赛，并已详细阅读了解赛事规则、须知及要求，能自觉遵守赛事规程和约定相关事项。参赛作品符合国家法律法规、国家产业政策，不存在所有权、知识产权等权益争议。存在相关权益争议的，自愿承担由此引发的一切法律责任。保证所提交的参赛资料真实、准确、合法和完整，承认大赛举办方资格审查、材料复核和作品评审的结果。如存在虚假信息，愿意接受大赛举办方的相关处理决定，自行承担由此产生的法律责任。 
授予赛事举办方自参赛作品提交之日起两年内，以赛事品牌宣传为目的，以各种方式和方法使用参赛团队及所提供参赛作品的不涉及核心技术机密的必要信息，包括但不限于电视、报刊、杂志、广播及互联网等。赛事举办方对参赛团队提供的相关信息履行必要保密措施，但在评审过程中因不可抗力造成信息泄露的，赛事举办方不承担任何法律责任。
本承诺书真实可靠，承诺人自愿签订并严格、善意履行本承诺书，其中承诺事项自承诺书生效时即对各承诺人产生法律约束力，本承诺书为不可撤销承诺书，承诺人无权撤回本承诺书中的各项承诺事项。若由于承诺人有任意违法、违规、违反本届大赛相关要求或违反本承诺书的行为而造成大赛举办方损失的，赛事举办方有权取消参赛资格，由承诺人负责全额赔偿。


授权代表签字：
单位盖章
提交日期：    年   月   日




说明：参赛承诺（即签章页）可由申报团队各成员单位分别签字盖章后，交由牵头申报单位统一汇总提交。
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